Fiere internazionali estere:
bando Camera di Commercio di
Como-Lecco 2025

A partire dall’8 aprile 2025 sara attivo il nuovo bando
promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, finalizzato
a sostenere 1le imprese che parteciperanno a fiere
internazionali all'’estero nel 2025. Il bando prevede
contributi a fondo perduto al 50% per un massimo di 5.000
euro.

Beneficiari:

= Micro, piccole e medie imprese (MPMI)

»Con sede legale o operativa nella circoscrizione
territoriale di Como-Lecco

= Aziende che non abbiano usufruito del bando 2024

Contributo:

= A fondo perduto al 50%, fino a un massimo di 5.000 euro
= Investimento minimo richiesto: 3.000 euro

Spese ammissibili:
Le spese per la partecipazione a fiere internazionali nel
2025, comprese le seguenti:

» Noleggio e allestimento dell’area espositiva

» Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera

= Servizio di trasporto del materiale da allestimento ed
espositivo

= Servizi accessori (hostess, steward, interpretariato,
sicurezza)

 Partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing
previste dal programma ufficiale della fiera
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Sono ammesse anche le spese sostenute e quietanzate entro il
28 febbraio 2026, inclusi eventuali acconti versati all’ente
fiera nel 2024.

Modalita di presentazione della domanda:
Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire
dall’8 aprile 2025.

Valutazione delle domande:
La procedura di valutazione avverra secondo 1’ordine
cronologico delle domande inviate, in modalita “click day”.

CLICCANDO QUI e possibile scaricare il bando e il modulo di
adesione.

Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it

(CP/am)


https://www.comolecco.camcom.it/archivio27_bandi-ed-opportunita_0_169.html

